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Bu belge ve igindekiler lllumina, Inc. ve bagl sirketlerinin (“lllumina”) mulkiyetinde olup yalnizca isbu belgede agiklanan
artinin/urdnlerin kullanimiyla baglantil olarak misterisinin s6zlesmeye iliskin kullanimi igindir. Bu belge ve igindekiler
lllumina’nin 6nceden yazili izni olmaksizin baska hi¢cbir amagla kullanilamaz veya daditilamaz ve/veya higbir sekilde
iletilemez, ifsa edilemez ya da kopyalanamaz. lllumina bu belge ile patenti, ticari markasi, telif hakki veya genel hukuk
haklari ya da tglincu taraflarin benzer haklari kapsaminda higbir lisansi devretmez.

Yazilimin lisansi size, ayri bir belge halinde sunulan lllumina Sekanslama Yazilimi Lisans S6zlesmesi hiikiim ve kosullari
kapsaminda sunulmaktadir. Isburada belirtilen hiikiimleri ve kosullari kabul etmemeniz halinde, lllumina size Yazilimin
lisansini sunmaz ve Yazilimi kullanmamaniz veya kurmamaniz gerekir

Bu belgede agiklanan urlinin/Grtnlerin uygun ve glvenli bir sekilde kullaniimasi igin nitelikli ve uygun egitim almis
galisanlar bu belgedeki talimatlari tam olarak ve acgik bir sekilde uygulamalidir. S6z konusu Uriin/urdnler kullaniimadan
once bu belgedeki tiim bilgiler tam olarak okunmali ve anlasiimalidir.

BU BELGEDE YER ALAN TUM TALIMATLARIN TAMAMEN OKUNMAMASI VE AGIK BiR SEKILDE UYGULANMAMASI,
URUNUN/URUNLERIN HASAR GORMESINE, KULLANICI VEYA BASKALARI DAHIL OLMAK UZERE KiSILERIN
YARALANMASINA VE DIGER MALLARIN ZARAR GORMESINE NEDEN OLABILIR.

ILLUMINA BU BELGEDE AGIKLANAN URUNUN/URUNLERIN (URUNUN PARGALARI VEYA YAZILIM DAHIL) YANLIS
KULLANIMINDAN YA DA MUSTERININ SOZ KONUSU URUNLERI SATIN ALMASIYLA BAGLANTILI OLARAK ILLUMINA
TARAFINDAN SUNULAN AGIK YAZILI LISANSLAR VEYA iZINLER KAPSAMINDA OLMAYAN HERHANGI BIR
KULLANIMINDAN DOGAN DURUMLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
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Genel Bakis

Bilesenler

MiSeqDx cihazinda asagidaki dis bilesenler bulunur:

e

b

A. AKkis hiicresi bolmesi—Calistirma boyunca akis hiicresinin bulundugu akis hiicresi agsamasini
icerir. Akis hlicresi asamasi motorlari, akis hlicresinin yiklenmesi icin agsamayi kapali optik
modulinden disari hareket ettirir ve galistirma basladiginda asamayi yerine geri donddrdr.

B. Kapali optik modiili—Akis hiicresinin gériintiilenmesini saglayan optik bilesenleriigerir.

C. Durum gubugu—Sekanslamaya hazir (yesil), isleniyor (mavi) veya dikkat edilmesi gerek
(turuncu) olarak akis hiicresi durumunu belirtir.

D. Dokunmatik monitor—Sistem yapilandirmasi ve galistirma kurulumu igin denetim yazihmi
araylzunu gorintuler.

E. Harici USB portu—Dokunmatik monitérden cihaz bilgisayarina dosya ve veri aktarimini
kolaylastirir.

F. Reaktif bolmesi—Uygun sicakliklarda reaktifleri, yikama sollsyonlarini ve kullanilmis reaktif
sisesini igerir. Reaktif bélmesi kapagi, manyetik bir mandalla sabitlenir.

MiSeqDx araylizu, dokunmatik monitori kullanarak galistirma kurulumu adimlarinda ilerlemeniz igin size
kilavuzluk saglar. Calistirma bilesenlerinin ylklenmesi igin reaktif bolmesine ve akis hiicresi bélmesine
erisim gereklidir.

Belge N0200010452 v01
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Akis Huicresi Bolmesi

AkIs hiicresi agamasi

Akis hiicresi bolmesi kapadi

Akis hiicresi mandal

Akis hlcresi

Akis hlicresi mandall serbest birakma digmesi

moow>»

Akis hiicresi boélmesinde akis hiicresi asamasi, termal istasyon ve akis hiicresinin fllidik baglantilari
bulunur. Akis hiicresi asamasinda akis hiicresi bulunur ve akis hiicresi mandali akis hicresini sabitleyip
konumlandirir. Akis hiicresi mandall kapandiginda mandal mentesesinin yanindaki iki pim otomatik
olarak akis hicresini konumlandirir.

Akis hlicresi katmaninin altinda yer alan termal istasyon, kime olusturma ve sekanslama igin gereken
akis hicresi sicakhidi degisikliklerini denetler.

Akig Hiicresi
B
A C
illumina®
A. Cikis portu
B. Gorlntileme alani
C. Girig portu

MiSeqgDx flow cell, Gizerinde kiimelerin olusturuldugu ve sekanslama reaksiyonunun gergeklestirildigi tek
kullanimlik cam bazli bir substrattir.
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Reaktifler, giris portundan akis hlicresine girer, tek seritli gorintileme alanindan geger ve ardindan gikis
portundan gikarak akis hiicresinden ¢ikar. Akis hiicresinden gikan atik, atik sisesine iletilir.

Sekanslama galistirmasi sirasinda, kutucuk adi verilen kliguk gdrintileme alanlarinda tek serit
goruntdlenir.

Reaktif Bolmesi

B
A
I ( ©
(
\| \ D
E
A. Reaktif sogutucu
B. Kamis tutamadi (yukari kaldiriimis pozisyonda gdsterilmektedir)
C. MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesi
D. Atk sisesi

E. Reaktif kartusu

Reaktif bolmesi reaktif sogutucuyu ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin ve atik sisesinin
konumlariniigerir.

Calistirma sirasinda reaktif sogutucu tek kullanimlik bir reaktif kartusunu tutar. Cihaz yikamasi sirasinda
reaktif sogutucu, yikama tavasini tutar. Yazihm, gergeklestirilen isleme bagli olarak galistirma sirasinda
uygun bir anda kamiglari otomatik olarak reaktif kartusunun her bir haznesine indirir.

Reaktif sogutucunun sag tarafinda biri MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesi igin ve biri atik sisesi i¢in
olmak Uzere iki adet sekil alabilir yuva bulunur. Kamis tutamadj, siseleri yerine kilitler ve uygun kamigi her
bir siseye dogru indirir.

Reaktifler kamislarin ve fliiidik hatlarinin iginden akis hiicresine pompalanir. islem siiresince atik sisesine
reaktif atig iletilir.

MiSeqDx Yazilimi

Cihaz yazilimi Grlin seti sekanslama galistirmalarini, cihaz Gzerinde analizi ve ilgili islevleri gergeklestiren
entegre uygulamalari igerir.

Belge N0200010452 v01
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* MiSeq Operating Software (MOS)—Cihazin ¢alismasini kontrol eder. MiSeq Operating Software
(MOS) arayuzi, galistirmayi baslatmadan 6nce akis hiicresini ve reaktifleri ylikleme adimlarinda size
kilavuzluk saglar. Calistirma ilerledikce kalite istatistiklerine iliskin genel bir bakis sunulur. Yazilim
cihaza kurulur ve cihaz Uzerinde galisir.

* Calistirma sirasinda MOS akis hlicresi agamasini galistirir, reaktifleri dagitir, akis hiicresi sicakliklarini
denetler ve akis hiicresindeki kiimelerin goéruntilerini yakalar. MOS, Local Run Manager yaziliminda
belirtilen parametrelere gore ¢alistirmayi gergeklestirir.

* Real-Time Analysis (RTA) yaziim—Goriinti analizi ve baz aramayi gergeklestirir ve her bir déngi
icin her baza bir kalite skoru atar. Goriintuler, RTA tarafindan islenmek tzere gegici olarak galistirma
klasérinde depolanir ve RTA analizi tamamlandidinda otomatik olarak silinir.

* Local Run Manager yaziimi—Bir ¢alisma olusturmak, durumu izlemek, sekanslama verilerini analiz
etmek ve sonuglari gorintilemek igin kullanilan cihaza entegre bir ¢ozim. Local Run Manager,
ayrica érnek bilgilerini izler ve kullanici izinlerini kontrol eder. Yazilim cihaz bilgisayarinca galisir ve
bir web tarayici Gizerinden goruntilenir. Bkz. Local Run Manager Yazilimi sayfa 5.

Durum Simgeleri

Cihaz bagslatilirken veya basladiginda denetim yazihmi araytzindeki bir durum simgesi ile kosullarin
degistigi belirtilir. Simgedeki sayi, bir duruma iligkin kosullarin sayisini belirtir.

Bir calistirmanin durumu degistiginde simge sizi uyarmak igin yanip séner. Kosulun bir agiklamasini
gorintilemek igin simgeyi se¢in. Mesajl temizlemek igin Acknowledge (Kabul Et) segenedini ve iletisim
kutusunu kapatmak icin Close (Kapat) segenegini belirleyin.

Pencerenin Ust marjlarindaki simgeleri segerek durum penceresinde gorintilenen mesaj turlerini
filtreleyin. Bir simge secildiginde kosulu gésterme veya gizleme segenekleri arasinda gegis yaplilir.

Durum
. . Durum Adi Aciklama
Simgesi
° Durum lyi Degisiklik yoktur. Sistem normaldir.

Uyari Uyarilar, galistirmanin durmasina neden olmaz. Ancak bazi
uyarilar, devam etmeden dnce eylem gergeklestirmenizi
gerektirir.

¢ Hata Hatalar, genellikle bir ¢alistirmanin durmasina neden olur ve
:'_0 genelde ¢alistirmaya devam etmeden 6nce eylem

gergeklestirmenizi gerektirir.

Belge N0200010452 v01
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Sensor Gostergeleri
Her bir araylz ekraninin alt kismindaki tGi¢ sensdr gostergesi cihaz bileseninin durumunu temsil eder.

Sekil 1 Sensor Gostergeleri

3% 4.00 °C & 25.00 °C

Sensor gostergeleri, soldan saga dogru sirasiyla su bilesenleri temsil eder:
* Reaktif sogutucunun °C cinsinden sicakhgi

* Akis hicresinin °C cinsinden sicaklig

Local Run Manager Yazilimi

Local Run Manager yazilimi bir galistirma i¢in numuneleri kaydetmek, ¢alistirma parametrelerini
belirlemek, durumu izlemek, sekanslama verilerini analiz etmek ve sonuglari géruntilemek igin cihaza
entegre bir ¢dzumdir.

Ek olarak, Local Run Manager kullanicilara gesitli erisim dlizeyi izinleri veren kullanici kimlik belirleme
islemlerini denetler. izinler, MiSeqDx’'nin da referans aldigi bir veri tabani dosyasina kaydedilir. Local Run
Manager, ayni zamanda sekanslama galismasini da izleyebilir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. MiSeqDx igin
Local Run Manager v4 Yazilim Kilavuzu (belge no 200046657).

Analiz Sirasinda Sekanslama

MiSeqDx cihazi bilgi islem kaynaklari sekanslama ya da analiz igin ayriimistir.

Local Run Manager ile daha dnceki bir galistirmanin ikincil analizi tamamlanmadan 6nce MiSeqDx
cihazinda yeni bir sekanslama galistirmasi baslatilirsa bir onay iletisim kutusu gorinttlenir. Yeni
sekanslama galistirmasinin baslamasini istediginizi onaylamanizin ardindan, yeni ¢alistirma
sekanslamayl tamamlayana kadar énceki galistirmanin ikincil analizi durdurulur.

Yeni galistirma sekanslamayi tamamladiktan sonra, dnceki galistirmanin ikincil analizi otomatik olarak
bastan baslar.

Gereken Disk Alani

Entegre cihaz bilgisayari yaklasik 650 GB depolama kapasitesine sahiptir.

Yazihm, galistirma baslatiimadan 6nce kullanilabilir disk alanini denetler. Calistirma icin yeterli disk alani
yoksa bir yazilim istemi gorintulenir. Mesajda galistirma igin ne kadar disk alani gerektigi ve
galistirmanin devam edebilmesi igin ne kadar disk alaninin temizlenmesi gerektigi belirtilir.

Disk alaninin bosaltiimasi yoniinde bir istem gorintilenirse daha eski galistirma klasorlerini uygun
sekilde taslyin veya silin.

Belge N0200010452 v01
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Yazilim Kisitlama Politikalari

Windows Yazihm Kisitlama Politikalari (SRP), yalnizca belirtilen yazilimin ¢alistiriimasina izin veren
kurallardan yararlanmaktadir. MiSeqDx igin SRP kurallar; sertifikalari, dosya adlarini, dosya uzantilarini
ve dizinleri temel almaktadir.

Denetim bilgisayarinda istenmeyen yazilimlarin galistirimasini dnlemek Uzere varsayilan olarak SRP
etkindir. SRP'yi yalnizca sbsadmin kullanici kapatabilir.

BT temsilcisi veya sistem yoneticisi, glivenlik diizeyini 6zellestirmek igin kurallar ekleyebilir ve
kaldirabilir. Sistem bir etki alanina eklenirse yerel Grup Politika Nesnesi (GPO) otomatik olarak kurallari
degistirebilir ve SRPyi devre digi birakabilir.

SRP yapilandirmasi hakkinda bilgi igin bkz. lllumina Cihazi Denetim Bilgisayari Glivenligi ve Ag
Olusturma.

A DIKKAT

SRP'nin kapatiimasi, SRP'nin sagladigi korumayi 6nler. Kurallar degistirildiginde varsayilan
korumalar gegersiz kilinir.

Anti-Virus Yazilimi

Cihaz denetim bilgisayarini virtslere karsi korumak igin tercih ettiginiz bir anti-virls yaziminin
kullaniimasi kesinlikle tavsiye edilir. Anti-virls yazilimini kurarken Windows Yazihm Kisitlama
Politikalarini (SRP) gegici olarak kapatmaniz gerekecektir.

Anti-viras yazilimi ve SRP yapilandirmasi hakkinda bilgi igin bkz. /llumina Cihaz Denetim Bilgisayari
Glvenligi ve Ag Olusturma.

Sekanslama Modu

Cihaz ényiiklemesini yaptiginizda Windows Choose an operating system (isletim sistemi secin) ekrani

goruntdlenir. Bu ekranda dnyukleme yapmak igin isletim sistemi sekanslama modunu segebilirsiniz:

Arastirma (RUO) veya Tani (Dx). 10 saniye beklerseniz otomatik olarak varsayilan mod segilir. Varsayilan

modu ve varsayllan ényidkleme modu zamanlayicisini diledidiniz zaman dedistirebilirsiniz.

* Mod sec¢imi yaptiysaniz modu degdistirmek igin sistemi yeniden baslatmaniz gerekir. Bkz. Sistem
Yazilimini Yeniden Baglatma sayfa 7.

* RUO modu ile Dx modu arasinda gegis yaptidinizda ¢alistirma sonrasi yikama yapmaniz yonunde bir
istem gorintilenir. Modlar arasinda gegiste yilkama durumu korunmaz.

Yeniden baslatma 6zelligini kullanmak igin, Windows Yonetici diizeyinde erisim veya normal kullanici igin
arastirma modunda yeniden baslatma izni gereklidir.

Belge N0200010452 v01
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Zﬁl DIKKAT

Restore Factory OS (RUO/Dx) (Fabrika isletim Sistemini Geri Yikle) segenedi yalnizca lllumina
saha servis gorevlileri tarafindan kullanim igindir. Bu segenek, C slrlicistndeki tim bilgileri
kalici olarak siler ve isletim sistemini orijinal durumuna geri ylkler. Bu segenegin belirlenmesi
halinde bir lllumina saha servis mihendisinin sistemi geri ylklemesi gerekir. Geri yikleme
islemi basladiktan sonra iptal edilemez. Yalnizca lllumina saha servis gdrevlisinin dnerisi
Uzerine bu 6geyi secin.

Varsayilan 6nyiikleme modunu degistirmek igin:

1.

3.
4.

Change defaults or choose other options (Varsayilanlari degistir veya diger segenekleri belirle)
segenedini belirleyin.

Options (Segenekler) ekraninda Choose a default operating system (Varsayilan isletim sistemini
seg) segenedini belirleyin.

Tercih edilen 6nylkleme seg¢enedini belirleyin.

Options (Segenekler) ekranina geri dénmek igin Geri oku segin.

Varsayilan 6nyiikleme modu zamanlayicisini degistirmek igin:

1.

Change defaults or choose other options (Varsayilanlari degistir veya diger segenekleri belirle)
secenedini belirleyin.

Options (Segenekler) ekraninda Change the timer (Zamanlayiciyi degistir) segenegini belirleyin.
Change the timer (Zamanlayiciyi dedistir) ekraninda, tercih edilen zamanlayiciyi segin.

Options (Segenekler) ekranina geri dénmek igin Geri oku segin.

Zﬁ& UYARI

Windows 10'da bir kullanici sistemi yeniden baslattiginda, dnylklemeden sonra yalnizca o
kullanici sistemde oturum agabilir.

Sistem Yazilimini Yeniden Baslatma

Sistem yazilimini yeniden baslatmak i¢in Reboot (Yeniden Baslat) komutunu kullanin. Dizenli bakim
kapsaminda yazilimin yeniden baslatiimasi gerekmez.

Main Menu (Ana MenU) bélimiinden, Reboot (Yeniden Baslat) segenedini belirleyin.

Belge N0200010452 v01
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Baslangic
MiSeqDx'I baslatma

1. Cihazin arkasindaki devirmeli anahtari | (agik) konuma getirin.

NOT En iyi performans igin cihazi surekli agik birakin. Ancak cihazin kapatiimasi gerekiyorsa
bkz. Cihazi Kapatma sayfa 35. Gug anahtarini ON (Agik) konuma getirmeden énce
minimum 60 saniye bekleyin.

Sekil 2 Gug¢ Anahtarinin Konumu

Ke)

O

2. Sistemin ylklenmesini bekleyin ve ardindan isletim sistemini segip oturum agin. Gerekiyorsa kullanici
adi ve parola igin tesisinizin yoneticisine danisin.
isletim sistemi ve sekanslama modu segenekleri hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Sekanslama
Modu sayfa 6.
isletim sistemi yiiklendiginde MiSeq Operating Software (MOS) baslar ve sistem otomatik olarak
baslatilir. RUO modu segiliyse MiSeq Control Software’in (MCS) otomatik olarak basladigini
unutmayin.

3. Local Run Manager i¢in, kullanici ydnetimi etkinse Local Run Manager kullanici adinizi ve parolanizi
kullanarak oturum agin ve Next (Sonraki) 6gesini segin.

Calistirma Sonrasi Yikama Sec¢enegini Ayarlama

Her bir galistirmadan sonra bir cihaz yikamasinin yapilmasi gerekir. Yazilim bir sonraki galistirmanin
kurulumu yapilmadan énce bir yikama yapilmasini gerektirir. Post-Run Wash Option (Calistirma Sonrasi
Yikama Segenedi) varsayilan olarak hangi tir yikamanin yapildigini belirtir. Calistirma sonrasi yikama
yaklasik 30 dakika surer. Bir bakim yikamasi yaklasik 90 dakika stirer.

1. Main Menu (Ana Men) bélimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenedini belirleyin.

Belge N0200010452 v01
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2.
3.

Run Settings (Calistirma Ayarlari) sekmesini segin.

Post Run Wash (Calistirma Sonrasi Yikama) veya Maintenance Wash (Bakim Yikamasi) se¢genegini
belirleyin.

Calistirmayi1 Otomatik Baslatma Secenegini Belirleme

MiSeqDx cihazi, basaril bir otomatik denetimden sonra sekanslama ¢alistirmasini otomatik olarak
baslatmak Uzere yapilandirilabilir.Local Run Manager Bu 6zelligin kullanilabilmesi i¢in Yonetici dliizeyinde
yapilandirma gereklidir.

1.
2.
3.

Main Menu (Ana MenU) béliminden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenedini belirleyin.
Run Settings (Galistirma Ayarlari) sekmesini segin.

Start run after pre-run check. Do not prompt for confirmation. (Calistirma dncesi kontrollinden
sonra galistirmayi baslat. Onay isteme.) onay kutusunu segin.
Bu ayar devre disiysa ¢alistirmayi, ¢alistirma 6ncesi denetimden sonra manuel olarak baslatin.

Proaktif lllumina Destegi A¢

Main Menu (Ana Men) bdliimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segcenegini belirleyin.

Proactive (Proaktif) sekmesini segin.

lllumina Proaktif izleme hizmetini etkinlestirmek i¢in Send Instrument Health (Cihaz Saglik Verilerini
Gonder) 6gesini segin. Kullanilan MOS versiyonuna badgli olarak yazilm arayiziinde ayarin adi, bu
kilavuzda belirtilenden farkli olabilir.

Bu ayar acgik oldugunda cihaz performans verileri lllumina’ya gonderilir. Bu veriler lllumina’nin sorun
giderme islemlerini kolaylastirip potansiyel arizalari tespit ederek proaktif bakim yapmasini saglar ve
cihazin galisma stiresini en yuksek diizeye gikarir. Bu hizmetin faydalari hakkinda daha fazla bilgi igin
bkz. lllumina Proactive Teknik Notu (belge no 1000000052503).

Bu hizmet:

— Sekanslama verilerini gdéndermez.
— Cihazin, internet erigimi olan bir aga baglanmasini gerektirir.

— Varsayilan olarak kapalidir. Bu hizmete dahil olmak igin Send Instrument Health (Cihaz Saglik
Verilerini génder) ayarini etkinlestirin.

lllumina proaktif izleme hizmetini etkinlestirmek igin Send instrument health information to lllumina
to aid technical support (Teknik destege yardimci olmak igin cihaz saglik bilgilerini lllumina'ya
gonderin) 6gesini segin. Kullanilan MOS versiyonuna bagli olarak yazilim arayliziinde ayarin adi, bu
kilavuzda belirtilenden farkli olabilir.

Bu ayar acgik oldugunda cihaz performans verileri lllumina’ya génderilir. Bu veriler lllumina’nin sorun
giderme islemlerini kolaylastirip potansiyel arizalari tespit ederek proaktif bakim yapmasini saglar ve
cihazin galisma stiresini en yiksek diizeye gikarir. Bu hizmetin faydalari hakkinda daha fazla bilgi igin
bkz. lllumina Proactive Teknik Notu (belge no 1000000052503).

Belge N0200010452 v01
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Bu hizmet:
— Sekanslama verilerini géndermez.
— Cihazin, internet erigimi olan bir aga baglanmasini gerektirir.
— Varsayilan olarak kapalidir. Bu hizmete dahil olmak i¢in Send instrument health information
to lllumina to aid technical support (Teknik destede yardimci olmak igin cihaz saglik
bilgilerini lllumina'ya gdnderin) segenegini etkinlestirin.

3. Asadi acllir listeden cihazin baglanmasi gereken ana bilgisayar bolgesini segin.

E-Posta Tercihlerini Ayarlama

MiSeqDx cihazi RTA analizi tamamlandiginda, cihaz lizerinde ikincil analiz tamamlandidinda veya kritik
bir MiSeqDx yazilim hatasi meydana geldiginde e-posta bildirimi géndermek tzere yapilandirilabilir.
Tipik olarak bu yapilandirma MiSeqDx kurulumu sirasinda yapilir.Local Run Manager Bu 6zelligin
kullanilabilmesi igin Ydnetici erisim dlzeyi gereklidir.

1. Main Menu (Ana Men) bélimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenedini belirleyin.

2. Email Notifications (E-Posta Bildirimleri) sekmesini segin.

3. Asagidaki bilgileri girin:

* Local SMTP email server address (Yerel SMTP e-posta sunucusu adresi)—Ekran klavyesini
kullanarak yerel SMTP e-posta sunucusu adresini girin. Gerekiyorsa bu bilgiyi edinmek igin tesis
yOneticinizle iletisime gegin.

* Sender address (Gonderici adresi)—Ekran klavyesini kullanarak génderici e-posta adresini girin.

Bu adres, sizin e-posta adresiniz veya e-posta bildirimlerini géndermek igin belirlenmis farkl bir
adres olabilir. Gonderici e-posta adresi, e-posta sunucusu adresi ile ayni etki alaninda olmalidir.

* Recipient addresses (Alici adresleri)—Ekran klavyesini kullanarak bildirimlerin gdnderilecegi her
bir alicinin e-posta adreslerini girin. Her bir e-posta adresini aralarina virgll ekleyerek ayirin.
Test (Test) segenedini belirleyerek bildirim alicilarina test e-postasi gonderin.

* Notify via email when (E-posta yoluyla bildirim génder)—Bildirim tetikleyen her bir ¢alistirma
olaylicin onay kutusunu isaretleyin.

NOT Bir tani calistirmasinda bir RFID okuma hatasina izin verilir. iki sarf bileseninin RFID'si
okunamiyorsa yazilim sonraki ¢alistirma kurulumu adimina gegemez. Bu hata meydana
gelirse lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin. Notify via email when (e-postaiile
bildir) segenegi ve On-Instrument analysis is complete (Cihaz Uzerindeki analiz
tamamlandiginda) onay kutusunu segerseniz, e-posta bildirimleri yalnizca galistirmanin
sekanslama verilerini BaseSpace Sequence Hub konumuna gonderecedi sekilde
yapilandiriimamasi durumunda gdénderilir.

Belge N0200010452 v01 10
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Varsayilan Ciktl Klasorunin Konumunu Belirleme

MiSeqDx Output (Cikt1) klasori, analiz ¢ikti dosyalarinin varsayilan konumunu belirler. Klasorler yerel bir

agda ya da cihaz bilgisayarinda olabilir. Paylagsmak veya uzun sureli depolamak igin, varsayilan Output
(Ciktu) klasoruni bir ag konumunda olacak sekilde degistirin.

Bu 6zelligin yapilandirilabilmesi igin Local Run Manager Yonetici kullanici erisim dlizeyi gereklidir.
1. Main Menu (Ana Men) boliminden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenegini belirleyin.
Run Settings (Calistirma Ayarlari) sekmesini segin.

3. Output Folder (Cikti Klasoru) alanina, klasér konumunun yolunu girin.
Tam UNC yolunu girdiginizden emin olun. Ornegin, \\ YourServer\Path\OutputFolder.

A UYARI

Z:\OutputFolder gibi eslenen bir slricu kullaniyorsaniz sekanslama ¢alistirmasinin analizi
tamamlanmaz.

Gerekli Sarf Malzemeleri

Sekanslama Sarf Malzemeleri

MiSeqgDxcihazini galistirmak igin gereken sekanslama sarf malzemeleri bir in vitro tani amagh kitin bir
pargasl olarak ayrica tedarik edilir.

Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri

Bir calistirma baslatmadan 6nce asagidaki kullanici tarafindan tedarik edilen sarf malzemelerinin hazir
oldugundan emin olun.

Sarf Malzemesi Amag
Alkolli mendiller, %70 izopropil Akis hiicresi camini ve asamasini temizleme
veya

Etanol, %70

Laboratuvar mendili, gok hav birakmayan Akis hlicresi asamasini temizleme
Lens temizleme kagidi, 4 x 6 ing Akis hiicresini temizleme

MiSeq tlpleri Sablon hattini yikama (istege bagli)
NaOCl, %5 Sablon hattini yikama (istege bagl)
Tween 20 Cihazi ylkama

Numune penseleri, kare uglu plastik (istege  Akis hiicresini akis hiicresi sevkiyat
bagli) kabindan ¢ikarma

Su, laboratuvar sinifi Cihazi yikama

Belge N0200010452 v01
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Laboratuvar Sinifi Su Yénergeleri

Cihaz prosedurlerini gergeklestirmek i¢in her zaman laboratuvar sinifi su veya deiyonize su kullanin.
Hicbir durumda musluk suyu kullanmayin.

Asagdidaki su siniflarini ya da esdederlerini kullanin:
* Deiyonize su

* lllumina PW1

* 18 Megohm (MQ) su

*  Mili-Qsu

* Super-Qsu

* Molekiler biyoloji sinifi su

Depolama ve Tasima

Element Spesifikasyon

Sicaklik Tasima ve Saklama: -10 °Cila 40 °C (14 °F ila 104 °F).
Calisma Kosullari: 19°C ila 25°C (66°F ila 77°F)

Nem Tasima ve Saklama: Yogusmasiz nem
CGalisma Kosullari: %30-%75 bagil nem (yogunlasmayan)

Belge N0200010452 v01
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Sekanslama
Giris
MiSeqDx cihazinda bir galistirma gergeklestirmek igin bu bélimde agiklanan kurulum adimlarini

uygulayin. Calistirma basladiktan sonra baska bir kullanici miidahalesi gerekmez.

Sekanslama galistirmasi tamamlandiktan sonra bir cihaz yikamasi yapin.

Calistirma Suresi

Galistirma suresi, gergeklestirilen déngul sayisina baghdir. MiSeqDx reaktiflerinin versiyonuna bagli
olarak MiSegDx, 2 x 301 sekanslama donguisiine kadar ¢ift sonlu sekanslama galistirmasi
gercgeklestirebilir.

Okumadaki Dongu Sayisi

Bir okumada gerceklestirilen déngl sayisi analiz edilen déngl sayisindan bir adet daha fazladir. Ekstra
bir dongl, fazlama ve prefaz hesaplamalari igin gereklidir.

Ornegin, cift sonlu bir 150 déngiiliik calistirmada toplam 302 déngdi igin iki adet 151 déngii (2 x 151)
okumasi ve Dizin Okumalari déngtleri gergeklestirilir. Calistirmanin sonunda 2 x 150 déngu analiz edilmis
olur.

Kime Olusturma

Kime olusturma sirasinda tekli DNA molekdlleri akis hicresinin ylizeyine baglanir ve kime olusturmak
Uzere kopri amplifikasyonuna ugrar.

Sekanslama

Kime olusturma isleminin ardindan kiimeler, dort floresan etiketli dideoksinlkleotidin her birine 6zgu
LED ve filtre kombinasyonlari kullanilarak goruntilenir. Akis hlicresinin bir kutucugunun goériintilenmesi
tamamlandiktan sonra akis hiicresi sonraki kutucugun agiga gikmasi igin yerine tasinir. Tim kutucuklar
gorintilenene dek bu islem tekrarlanir. Gériintli analizinin ardindan yazilim baz arama, filtreleme ve
kalite skorlama islemlerini igeren birincil analizi gergeklestirir.

Analiz

Calistirma tamamlandiginda Local Run Manager analiz yazihmi ikincil analizi gergeklestirmek igin
otomatik olarak baslatilir.

Belge N0200010452 v01 13
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Bilgisayarin MiSeqDx ile ayni ag baglantisinda bulunmasi kosuluyla baska bir bilgisayardan internet
baglantisi ile ikincil analizi izlemek miumkindur. Bkz. MiSeqDx icin Local Run Manager v4 Yazilim
Kilavuzu (belge no 200046657).

Reaktif Kartusunu Hazirlama

Asagidaki talimatlarda, oda sicakhdinda su banyosu ile reaktif kartusunun buzunun ¢ézdurilmesi
aciklanmaktadir.

1. Reaktif kartusunun tabanini reaktif kartusunun Gizerinde basili olan su ¢izgisine dek batirmak igin
yeterli miktarda oda sicakliinda deiyonize su igeren bir su banyosunda reaktif kartusunun buzunu
¢Ozdurun. Suyun maksimum su gizgisini agmasina izin vermeyin.

Reaktif kartusunu -25 °C ila -15 °C depodan gikarin.

3. Reaktif kartusunu, reaktif kartusunun tabanini batirmak igin yeterli miktarda oda sicakliginda
deiyonize su iceren bir su banyosuna yerlestirin. Suyun, reaktif kartusunun tzerinde basili olan
maksimum su ¢izgisini agmasina izin vermeyin.

Sekil 3 Maksimum Su Cizgisi
[? — ] [ — <
L | L
! ,_L
4. Reaktif kartusunun buzu tamamen ¢ozlilene dek kartusu oda sicakliginda su banyosunda
¢ozunmeye birakin.

Gozdlrme sdureleri, reaktif kartusunun tirtine bagli olarak yaklasik 60 ile 90 dakika arasinda degisir.
Daha fazla bilgi igin testin kullanim talimatina bakin.

5. Kartusu su banyosundan gikarin ve kartusun tabanindaki suyun giderilmesi igin kartusu nazikge
tezgaha vurun. Kartusun tabanini kurulayin. Reaktif kartusunun st kismina su sigramadi§indan emin
olun.

Reaktif Kartusunu inceleme

1. Buzu ¢ozdurllen reaktifleri karistirmak igin reaktif kartusunu on kez ters gevirin ve ardindan tim
konumlarin buzunun ¢ozillup ¢ozllmedigini inceleyin.

2. Tamamen karistiklarindan ve ¢okelti icermediklerinden emin olmak i¢in konum 1, 2 ve 4'teki
reaktifleri inceleyin.

NOT Dlzgun bir sekilde sekanslama yapilabilmesi i¢in kartustaki reaktiflerin iyice buzlarinin
¢Ozulmus ve karismis olmalari kritiktir.

3. Reaktiflerdeki hava kabarciklarini azaltmak igin kartusu nazikge tezgaha vurun.

Belge N0200010452 v01 14
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NOT MiSeqgDx kamis tipleri, reaktiflerin aspire edilmesi i¢in her bir haznenin alt kismina uzanir.
Dolayisiyla haznelerde hava kabarciklarinin olmamasi énemlidir.

CGalistirma kurulumuna hazir olana dek reaktif kartusunu buza yerlestirin veya 2 °C ila 8 °C'de (en
fazla alti saat) kenara koyun. En iyi sonuglar igin dogrudan numuneyi yiklemeye ve galistirmayi
ayarlamaya gegin.

Kartusa Numune Kitapliklarini Yiikleme

Reaktif kartusu buzu tamamen ¢6zilmus ve kullanima hazir durumda oldugunda numuneleri kartusa
ylUklemeye hazir olursunuz.

1.

Ayri, temiz ve bos bir 1 ml'lik pipet ucunu kullanarak Load Samples (Numuneleri Yikle) etiketli reaktif
kartusundaki haznenin lizerinde yer alan folyo kapagi delin.

NOT Diger reaktif konumlarini delmeyin. Diger reaktif konumlari galistirma sirasinda otomatik
olarak delinir.

Load Samples (Numuneleri YUkle) haznesinin i¢ine hazirlanmis 600 ul seyreltilmis amplikon kitaphig
(DAL) numune kitapliklarini pipetleyin. Folyo kapada dokunmayin.

Numuneyi yikledikten sonra haznede hava kabarcigi olup olmadigini kontrol edin. Hava kabarciklari
varsa kabarciklari gidermek igin kartusu nazikge tezgaha vurun.

Sekil 4 Katuphaneleri Yukleme

4. MiSeq Operating Software (MOS) arayuzini kullanarak dogrudan galistirma kurulumu adimlarina

ilerleyin.

Oturum Acma ve Sekanslama istemlerini Uygulama

1.

Belge No200010452 vO1
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Oturum agma ekrani agilirsa ilgili kullanici kimlik bilgilerini girin ve Next (Sonraki) segenegini
belirleyin. Oturum agtiktan sonra yeniden Sequence (Sekansla) segenedini belirleyin.

Listeden bir ¢alistirma segin.

[istege Bagl] Calistirmadaki numunelerin bir listesini gériintiilemek igin Preview Samples
(Numuneleri Onizle) Ogesini segin.

Next (ileri) 6gesini segin.
Goruntilenen istemleri uygulayarak akis hiicresini ve reaktifleri ylkleyin ve galistirma kurulumunu
yapin (sonraki bolimlerde agiklanmaktadir).

Akis Hucresini Temizleme

Akis hicresi, bir akis hiicresi kabinda depolama tamponuna batiriimistir.

1.
2.

Yeni bir gift pudra icermeyen eldiven takin.

Plastik forseps kullanarak plastik kartusun tabanindan akis hiicresini kavrayin ve akis hiicresi
kabindan ¢ikarin.

Sekil 5 Akis Hicresini Cikarma

Hem cam hem plastik kartusun fazla tuzlarinin iyice durulandigindan emin olarak akis hiicresini
nazikce laboratuvar sinifi su ile durulayin.

Fazla tuzlar akis hiicresinin cihaza oturmasini etkileyebilir. Tuzlar gérinttleme alaninda kurursa
goruntileme de etkilenebilir.

Sekil 6 Akis Hucresini Durulama

Belge N0200010452 v01
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4. Siyah akis hicresi port contasinin gevresine dikkat ederek (asagidaki resimde belirtilmistir) akis
hicresini ve kartusu hav birakmayan bir lens temizleme mendili ile iyice kurulayin. Conta alanini ve
bitisigindeki cami nazik dokunuslarla kurulayin.

Sekil 7 Akis Hiicresi Portlari ve Contasi

e

\
L LT LI T W (TN (A

illumina®

[

5. Akis hiicresi camini alkolll bezle temizleyin. Camda higbir gizgi, parmak izi ve hav ya da mendil lifi
kalmadigindan emin olun.

NOT Akis hiicresi port contasinda alkolll bez kullanmayin.

Sekil 8 Akis Hucresini Kurulama

6. Hav birakmayan bir lens temizleme mendili ile fazla alkoll kurulayin.

7. Akis hiicresi portlarinda tikaniklik olmadigindan ve contanin akis hlicresi portlarinin gevresine iyi
oturdugundan emin olun.
Conta yerinden ¢ikmis gibi goruinurse akis hlicresi portlarinin gevresine saglam bir sekilde oturana
dek nazikge contay! yerine bastirin.

Akis Hucresini Yukleme

1. Akis hicresi bdimesinin kapagini yukari kaldirin ve ardindan akis hiicresi mandalinin sag kismindaki
serbest birakma digmesine basin. Akis hlicresi mandali agilir.

Belge N0200010452 v01
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Sekil 9 Akis Hicresi Mandalint Agma

> 4

2. Akis hicresi asamasinda hav olmadigindan emin olun. Hav ya da baska bir kir varsa alkolli mendil ya
da etanol veya izopropanol ile nemlendirilmis hav birakmayan bir mendil kullanarak akis hicresi
asamasini temizleyin. Temiz ve kuru hale gelene dek akis hilicresi asamasinin ylzeyini dikkatlice
silin.

3. Akis hicresini akis hiicresi kartusunun kenarlarindan tutarak akis hiicresi agamasina yerlestirin.

Sekil 10 Akis Hiicresini Asamaya Yerlestirme

4. Akis hicresinin Uzerine kapatmak igin akis hiicresi mandalini nazikge asadi dogru bastirin.
Akis hlicresi mandall kapandiginda hizalama pimleri akis hicresini konumlandirir. Bir tik sesi ile akis
hlcresi mandalinin sabitlendigi belirtilir.

Sekil 11 Akis Hucresi Mandalini Kapatma

Belge No200010452 vO1 18
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5. Yazilim, akis hlicresinin RFID'sini belirlemiyorsa bkz. RFID Okuma Hatasini Cozme sayfa 40.

NOT RFID okunamiyorsa tanimlayici bilgiler manuel olarak girilebilir. Ancak yazilim bir in vitro
tani galistirmasinda Ug RFID etiketli bilesenden (akis hiicresi, reaktif kartusu, MiSeqDx SBS
Solution (PR2)) yalnizca birinin basarisiz olmasina izin verir. Daha fazla bilgi i¢in, bkz. RFID
Okuma Hatasini C6zme sayfa 40.

6. Akis hicresi bdlmesi kapadini kapatin.

7. Next (ileri) 6gesini secin.
Reaktifleri Yukleme

MiSegDx SBS Solution (PR2) Takma ve Atik Sisesini Kontrol Etme

1. MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini 2° ila 8°C'de saklayin. Ters gevirerek karistirin ve ardindan
kapadini ¢ikarin.

2. Reaktif bélmesi kapagini agin.
3. Yerine oturana dek kamig tutamagini yukari kaldirin.
4. Yikama sisesini ¢ikarin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) siseni takin.

Sekil 12 MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini takin.

5. Atik sisesinin igindekileri ilgili kaba bosaltin.

6. Kamis tutamagini yavasga asadi indirin. Kamislarin MiSeqDx SBS Solution (PR2) ve atik siselerine
dogru indiginden emin olun.
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Sekil 13 Kamis Tutamagini Asagi indirme

7. Yazihm, MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesinin RFID'sini belirlemiyorsa bkz. RFID Okuma Hatasini
Cbzme sayfa 40.

NOT RFID okunamiyorsa tanimlayici bilgiler manuel olarak girilebilir. Ancak yazilim bir in vitro
tani galistirmasinda U¢ RFID etiketli bilesenden (akis hiicresi, reaktif kartusu, MiSeqDx SBS
Solution (PR2)) yalnizca birinin basarisiz olmasina izin verir. Daha fazla bilgi igin, bkz. RFID
Okuma Hatasini C6zme sayfa 40.

8. Next (ileri) 6gesini segin.
Reaktif Kartusunu Yikleme

1. Reaktif sogutucunun kapagini agin.

NOT Reaktif sogutucu kapagini uzun siireyle agik birakmayin.

2. Reaktif kartusunu lllumina etiketinin bulundudu ugtan tutun ve reaktif kartusunu, kartus durana dek
reaktif sogutucunun igine kaydirin.
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Sekil 14 Reaktif Kartusu Yikleme

Reaktif sogutucunun kapagini kapatin.

Yazihm, reaktif kartusunun RFID'sini belirlemiyorsa bkz. RFID Okuma Hatasini C6zme sayfa 40

NOT RFID okunamiyorsa tanimlayici bilgiler manuel olarak girilebilir. Ancak yazilim bir in vitro
tani galistirmasinda Ug RFID etiketli bilesenden (akis hiicresi, reaktif kartusu, MiSeqDx SBS
Solution (PR2)) yalnizca birinin basarisiz olmasina izin verir. Daha fazla bilgi igin, bkz. RFID
Okuma Hatasini C6zme sayfa 40.

5. Galistirmayi baglatmak igin asagidakiler arasindan se¢im yapin.
* Sistem basaril bir denetimin ardindan otomatik olarak baslamak Ulzere yapilandiriimamissa Start
Run (Calistirmayi Baslat) segcenedini belirleyin.

* Sistem basarili bir denetimin ardindan otomatik olarak baslamak Uzere yapilandiriimissa
sekanslama galistirmasi otomatik olarak baslar. Yaninda durmaniz gerekmez. Ancak denetim
sirasinda herhangi bir hata olusursa ¢alistirma otomatik olarak baslamaz.

NOT Reaktif sogutucunun sicakldi aralik disindaysa bu durum sekanslama galistirmasinin
baslatilmasina engel olabilir. Bkz. Reaktif Sogutucu Sicaklik Hatalarini Cézme sayfa 43.

Calistirmayi Baslatmadan Once Dikkate Alinacak Onemli Not

A UYARI

MiSeqDx titresimlere duyarlidir. Calistirma baslatildiktan sonra cihaza dokunulmasi,
sekanslama sonugclarini olumsuz etkileyebilir.

Reaktif kartusunu yukleyip reaktif bdlmesi kapagdini kapattiktan sonra akis hiicresi bélmesinin ya da reaktif
bolmesinin kapaklarini agmayin. Calistirmayi duraklatma amaci diginda cihaz monitoriine dokunmayin.
Daha fazla bilgi i¢in bkz. Calistirmayi Duraklatma sayfa 37.
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A UYARI

Bir ¢calistirmayi baglatmadan dnce MiSeqDx cihazindaki tim dosyalarin kapatildigindan emin
olun ve galistirma sirasinda dosyalari agmayin.

Calistirmayi izleme

Bir calistirma sirasinda cihazdaki Sequencing (Sekanslama) ekranini kullanarak galistirma ayrintilarini
izleyin. Sequencing (Sekanslama) ekrani salt gorlntulenebilir bir ekrandir.

Ayrica cihaz ayni aga bagliysa Local Run Manager'i kullanarak da bir ¢alistirmayi uzaktan izleyebilirsiniz.

Local Run Manager galistirmanin ilerleme durumunu ve sekanslama bilgilerini gosterir (Toplam Kiime,
%Kime PF, Okuma 1 ve Okuma 2 %>= Q30 ve Son Skorlu Déngu). Daha fazla bilgi igin bkz. Local Run
Manager Yazilimi sayfa 5.

1. Cihazdaki Sequencing (Sekanslama) ekraninda gorintilenen galistirma ilerleme durumu,
yogunluklar ve kalite skorlariniizleyin.

* Run Progress (Calistirma ilerleme Durumu)—Durum gubugunda galistirma ilerleme durumunu
gOsterir ve tamamlanan dongu sayisini listeler.

* Intensity (Yogunluk)—Her bir kutucugun yizde 90’lik kiime yogdunluklarini gosterir.
Intensity (Yogdunluk) alanindaki grafik, goriintilenmekte olan kutucuk sayisini temsil eder.

* Akis hicresi yalnizca st ylizeyde gorintileniyorsa tek sttunluk bir grafik gortntilenir.

* Akis hiicresi hem ust hem alt ylizeyde goruntileniyorsa iki sttunluk bir grafik gortntilenir.

A B

A. ki kutucuk, yalnizca Ust yiizey belirtilir
B. Dort kutucuk, st ve alt ylzey belirtilir

* Q-Score All Cycles (Tim Dongller Q Skoru)—Bir kalite skoru (Q skoru) élgiimi olan Q30'dan
blyuk bazlarin ortalama ylzdesini gdsterir. Q skoru, yanls bir baz arama olasiligina iliskin
tahmindir. Q skorlari 25. déngiden sonra hesaplanir.

Q Skoru Yanlis Baz Arama Olasiligi
Q40 1/10.000

Q30 1/1.000

Q20 1/100

Q10 1/10
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* Cluster Density (K/mm?) (Kiime Yogunlugu (K/mm?2))—Calistirma i¢in kiime boll milimetrekare
sayisini gdsterir. ideal olarak 800 K/mm?2 kiime yogunlugu beklenmelidir.

NOT Baz arama safligi, en biyuk sinyalin yogunlugunun, en biyuk iki sinyalin toplamina
béliimiinden elde edilen orandir. ik 25 déngiide birden fazla baz aramanin saflik degeri
0,6'dan duslikse okumalar kalite filtresinden gegemez.

* Estimated Yield (Mb) (Tahmini Verim (Mb))—Calistirma i¢in tahmini aranan baz sayisini
megabaz cinsinden gosterir. Bu veriler yalnizca 25. déngliden sonra gorintulenir.

2. Calistirma tamamlandiginda, Next (Sonraki) digmesi gorintulenir. Devam etmeden 6nce
Sequencing (Sekanslama) ekraninda sonuglari inceleyin.

NOT Next (Sonraki) 6gesi segilene dek Sequencing (Sekanslama) ekrani gorintilenmeye
devam eder. Next (Sonraki) 6gesini segtikten sonra Sequencing (Sekanslama) ekranina
geri déonemezsiniz.

3. Sequencing (Sekanslama) ekranindan gikip galistirma sonrasi yikamaya gegmek igin Next (Sonraki)
ogesini segin.

Sablon Olusturma

Real-Time Analysis (RTA), sablon olusturma igin sekanslama galistirmasinin ilk dért déngusunu kullanir.
Sablon olusturma, tim akis hicresi ylzeyindeki kime konumlarinin X ve Y koordinati konumuna gore
tanimlandidi bir islemdir.

Kime konumlarinin sablonu olusturulduktan sonra, sonraki her goriintileme dénguslinde olusturulan
goruntiler sablona karsi hizalanir. Dort nukleotid renk kanalinin timinde yer alan bagimsiz kime
yogunluklari ekstrakte edilir ve normallestiriimis kiime yodunluklarindan baz aramalar Uretilir.

Calistirma Metrikleri

Galistirma metrikleri, galistirmanin ¢esitli noktalarinda Sequencing (Sekanslama) ekraninda gorintulenir.

Kime olusturma adimlari sirasinda higbir metrik gértntilenmez.

Sekanslama basladiktan sonra belirtilen dongulerde su metrikler goruntilenir:

Dongli Metrik
Dongu 1-4 Yogunluk
Doéngu 4-25 Yogdunluk ve Kiime Yogunlugu

DOngl 25 - galistirmanin tamamlanmasi  Yogdunluk, Kiime Yogdunludu, % PF, Verim ve Q skorlari
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Calistirma Sonrasi Yikama Yapma

Calistirma sonrasi yikama, sekanslama galistirmalari arasinda gergeklestirilen standart cihaz yikamasidir.
Her sekanslama ¢alistirmasi tamamlandiktan sonra bir cihaz yikamasi yapin. Yazilim istemlerini
uygulayarak yikama bilesenlerini yikleyin ve yikamayi yapin. Galistirma sonrasi yikama yaklasik 20
dakika surer.

Galistirmadan hemen sonra yikamayi baslatin. Sonraki galistirma kurulumunu yapabilmeniz i¢in cihaz
yikamasl yapmaniz gerekir. Calistirma sonrasi yikamayi bir galistirmadan hemen sonra degil de baska bir
zamanda yapmak igin, Perform Wash (Yikama Yap) ekraninda yikamayi baslatma komutunu kullanin.

Dizenli yapilan cihaz yikamalari, su sekilde slirekli performans elde edilmesini saglar:
* Fluidik hatlarinda ve kamislarda kalan tim reaktifleri yikar

* Fluidik hatlarinda ve kamislarda tuz birikmesini ve kristallesmeyi dnler

* Onceki ¢alistirmadan gapraz kontaminasyonu énler

Dilerseniz sodyum hipoklorit (NaOCI) solisyonu ile sablon hatti yikamasini igeren bir galistirma sonrasi
yikama yapabilirsiniz. Yikama yaklasik 30 dakika slrer. Bkz. Sablon Hatti Yikamasi ile ProsedLir sayfa 26.

NOT Kullaniimis akis hiicresini cihazda birakin. Cihaz yikamasi yapmak icin cihazda bir akis hiicresi
yUukli olmalidir.

Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri

* Tween 20 (Sigma-Aldrich, katalog no P7949)

* Laboratuvar sinifi su

* NaOCI (sablon hatti yikamasi igeren bir ¢alistirma sonrasi yikama ile kullanim igindir)

* MiSeq tube (par¢ca no MS-102-9999) (sablon hatti yikamasi iceren galistirma sonrasi yikamalar
igindir)

Prosedur

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yilkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karnistirmak igin birkag¢ kez ters gevirin.
2. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollUsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama soliisyonu ekleyin.

b. 500 mlykama sisesine 350 ml yikama solusyonu ekleyin.
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3. Galistirma sonrasi yikama ekranindan Start Wash (Yikamayi Baslat) segenegini belirleyin. Yaziim
otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir. Devam etmeden énce kamislarin
tamamen yukari kaldirildigindan emin olmak igin birkag saniye bekleyin.

Calistirma sonrasi yikama ekraninda Perform optional template line wash (istege bagli sablon hatt
yikamasi yap) segenedini belilemeyin. Sablon hatti yikamasi igin farkl bir prosedur gereklidir. Bkz.
Sablon Hatti Yikamasi ile Prosedlir sayfa 26.

4. Reaktif bélmesi kapadini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve sogutucudan kullaniimis reaktif
kartusunu kaydirin.

5. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin ve ardindan reaktif sogutucu kapadini
kapatin.

6. Yerine oturana dek atik sisesinin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin 6n kismindaki kamis
tutamadini yukari kaldirin.

7. MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini ¢ikarin ve yerine yikama sisesini yerlestirin.

NOT Her ¢alismadan sonra MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSeqDx SBS
Solution (PR2)‘u tekrar kullanmayin.

8. Atk sisesini ¢ikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri déndurin.

A UYARI

Bu reaktif seti potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar igerir. Solunmasi, yutulmasi, ciltle ve gézle
temasi halinde kisisel yaralanmaya neden olabilir. Reaktiflerde tehlikeli maddelerin kullanimi
icin havalandirma uygun olmalidir. Maruziyet riskine kargi g6z korumasi, eldivenler ve
laboratuvar 6nliigii dahil olmak {izere koruyucu donanim giyin. Kullanilan reaktifleri kimyasal
atik olarak ele alin ve gegerli bélgesel, ulusal ve yerel kanun ve diizenlemeler uyarinca atin. Ek
gevre, saglik ve guvenlik bilgileri igin support.illumina.com/sds.html adresindeki SDS
bolimine basvurun.

9. Kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini yavasga
asagi indirin.

10. Reaktif bélmesi kapagini kapatin.

11. Next (ileri) 6gesini secin. Calistirma sonrasi yikama baslar.

Yikama tamamlandiginda, kullaniimis akis hlicresini, yikama tavasini ve kalan yikama sollisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamislar asagi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek i¢in, kullaniimamis yikama sollsyonunu yikama tavasinda ve yikama
sisesinde birakin.
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Sablon Hatti Yikamasi ile Prosedur

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin.

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yilkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin bes kez ters gevirin.
2. Laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze NaOCIl yikama sollisyonu hazirlayin.

a. 864 pllaboratuvar sinifi suya 36 ul %5 NaOCI ekleyin. Bu hacimlerle 1:25 NaOCI seyreltmesi elde
edersiniz.

b. MiSeq tube (par¢a no MS-102-9999) icinde 950 ul laboratuvar sinifi suya 50 pl 1:25 NaOCI
seyreltisi ekleyin.

NOT Dogru NaOCI konsantrasyonunun kullaniimasi dnemlidir. Uriin etiketindeki NaOClI yiizdesini
mutlaka kontrol edin. Konsantrasyon gok yiksekse sonraki galistirmalarda kiime olusturmanin
basarisiz olmasina yol agabilir. %5 NaOCI yoksa laboratuvar sinifi suda 1 ml %0,01 NaOCI
sollisyonu hazirlayin. Bakim yikamasi veya bekleme modu yikamasi icin NaOCI kullanmayin.

3. Taze yikama solusyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:.
a. Yikama tepsisinin, 17 numarali haznesi hari¢ her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.
b. 500 mlyikama sisesine 350 ml yikama solisyonu ekleyin.

4. %0,01 NaOC iceren MiSeq tupunu yerlestirinl solisyonu, tipln boynu tepsiyle ayni hizaya gelene

kadar yikama tepsisinin 17. haznesinde yikayin.

Sekil 15 Yikama Tavasi Konum 17'deki MiSeq Tube
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NOT NaOCIl iceren MiSeq tube Grininl yalnizca 17 numarali tava konumuna yerlestirdiginizden
emin olun. TUpun baska bir konuma yerlestiriimesi, sonraki ¢alistirmalarda kime
olusturmanin basarisiz olmasina yol agabilir ve MiSeqDx cihazinin fllidik sistemine hasar
verebilir.

5. Galistirma tamamlandiginda Start Wash (Yikamayi Baslat) 6gesini segin.
Yazilim otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir.

6. Post-Run Wash (Calistirma Sonrasi Yikama) ekraninda Perform optional template line wash
(istege bagl sablon hatti yikamasi yap) segenegini belirleyin.
VeriSeq PGS is akisini kullanirken, Perform option at template line wash (Sablonda hat yikamasi
gergeklestir) segenedi sizin igin dnceden segilidir. MCS, her galistirmadan sonra gergeklestirilen
calistirma sonrasi yikama tipini izler. Perform optional template line wash (istege bagl sablon
hatti yikamasli yap) secilmezse, Run Review (Calistirma inceleme) ekranindaki bir mesaj, bir
sonraki ¢alistirma sekanslamanizda size hatirlatmada bulunur.

7. Reaktif boimesi kapagdini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve sogutucudan kullanilmis reaktif
kartusunu kaydirin.

8. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin ve ardindan reaktif sogutucu
kapadini kapatin.

9. Yerine oturana dek atik sisesinin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin 6n kismindaki kamis
tutamadini yukari kaldirin.

10. MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini gikarin ve yerine yikama sisesini yerlestirin.

NOT Her ¢alismadan sonra MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSeqDx SBS
Solution (PR2)‘u tekrar kullanmayin.

11. Atik sisesini gikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri
doéndurdn.

A UYARI

Bu reaktif seti potansiyel olarak tehlikeli kimyasallar igerir. Solunmasi, yutulmasi, ciltle ve
go6zle temasl halinde kisisel yaralanmaya neden olabilir. Maruziyet riskine karsi g6z
korumasi, eldivenler ve laboratuvar énligi dahil olmak izere koruyucu donanim giyin.
Kullanilan reaktifleri kimyasal atik olarak ele alin ve gegerli bélgesel, ulusal ve yerel kanun
ve diizenlemeler uyarinca atin. Ek ¢evre, saglik ve givenlik bilgileri igin
support.illumina.com/sds.html adresindeki Giivenlik Veri Sayfalarina (SDS) bakin.

12. Kamiglarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamig tutamagini
yavasga asadi indirin.
13. Reaktif bélmesi kapagini kapatin.

14. Next (ileri) 6gesini segin. Calistirma sonrasi yikama baslar.
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Yikama tamamlandidinda, kullaniimis akis hiicresini, yilkama tavasini ve kalan ylkama
solisyonunun bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamislar asagi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek i¢in kullaniimamis yikama solisyonunu yikama tepsisinde ve yikama
sisesinde birakin.
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Bakim
Bakim Sikhgi

Asagidaki tablolarda gosterilen araliklarla bu bélimde agiklanan bakim faaliyetlerini gergeklestirin.

Tablo1 Normal Calisma Sirasinda Bakim

Faaliyet Aylik Gerektiginde
Bakim Yikamasi X
Bekleme Modu Yikamasi Rolantiye hazirlanmak igin

(= 7 glin kullaniimamis)

Cihazin Kapatiimasi X

Tablo 2 Bosta Durma Sirasinda Bakim (= 7 glin kullaniimama)

Faaliyet Aylik Gerektiginde
Bekleme Modu Yikamasi X
Cihazin Kapatiimasi X

Onleyici Bakim

lllumina her takvim yilinda bir dnleyici bakim yapilmasini dnerir. Servis sdzlesmeniz yoksa Bolge Hesap
Yoneticinizle veya lllumina Teknik Destek birimiyle iletisime gegerek Ucretli bir dnleyici bakim hizmeti
dizenleyebilirsiniz.

Bakim Yikamasi Yapma

Optimum performans igin her 30 glinde bir bakim yikamasi yapin. Bakim ylkamasinin tamamlanmasi
yaklasik 90 dakika surer. Yikama, Tween 20 ile karistiriimis laboratuvar sinifi su ile sistemin
derinlemesine yikanmasini saglayan U¢ adet yikama adimindan olusur.

Cihazinizi, calistirmalar arasinda galistirma sonrasi yikama yapmaktansa bakim yikamasi yapacak
sekilde yapilandirabilirsiniz. Bkz. Calistirma Sonrasi Yikama Secenedini Ayarlama sayfa 8.

Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri
* Tween 20 (Sigma-Aldrich, katalog no P7949)

* Laboratuvar sinifi su
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é DIKKAT

Yikama tavasini ylkledikten sonra bir yikama baslatmadan 6énce her zaman reaktif sogutucu
kapagini kapatin. Bu adim, kamislar asagi inerken elleriniz kamiglarin yoluna gelirse meydana
gelebilecek potansiyel yaralanmalarin 6niine geger.

Prosedir

1. Cihazda kullaniimis bir akis hiicresinin ylkli oldugundan emin olun.
2. Ana ekrandan Perform Wash (Yikama Yap) segenegini belirleyin.

3. Perform Wash (Yikama Yap) ekranindan Maintenance Wash (Bakim Yikamasi) segenedini belirleyin.
Yazihm otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir.

NOT Her yikama adimi igin her zaman taze yikama soliisyonlari kullanin. Onceki ylkamaya ait
yikama soltsyonlarinin yeniden kullaniimasi, atigin fliidik hatlarina geri dénmesine yol
acabilir.

ik Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yilkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollisyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.
b. 500 mlylkama sisesine 350 ml yikama solisyonu ekleyin.

3. Yikama tavasini ve yikama sisesini cihaza yukleyin:

a. Reaktif bolmesi kapadini ve reaktif sogutucu kapadini agin ve kullaniimis reaktif kartusunu ya da
yikama tavasini sogutucudan uzaga kaydirin.

b. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

c. MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin ve atik sisesinin 6n kismindaki kamis tutamadgini yerine
oturana dek yukari kaldirin ve MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesini yikama sisesi ile degistirin.
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NOT Her galismadan sonra MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSegDx SBS
Solution (PR2)‘u tekrar kullanmayin.

d. Atk sisesini ¢ikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bélmesine geri
doéndurdn.

e. Kamislarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini
yavasga asagi indirin.
f. Reaktif bdlmesi kapagini kapatin.

4. Next (ileri) 6gesini secin. Birinci yikama baslar.
ikinci Yikamay! Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yilkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Birinci yilkama tamamlandiginda, yikama tavasini ve yikama sisesini ¢ikarin ve kalan yikama
sollisyonunu atin.

3. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini yeniden
doldurun:

a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.
b. 500 mlyikama sisesine 350 ml yilkama sollisyonu ekleyin.
4. Yikama tavasini ve atik sisesini asagidaki sekilde yikleyin:

a. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

b. Yikama sisesini yukleyin ve kamiglarin yilkama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin
olarak kamis tutamagini yavascga asagi indirin.

c. Reaktif béimesi kapadini kapatin.

5. Next (ileri) 6gesini segin. ikinci yikama baslar.
Son Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

Belge N0200010452 v01
iN VITRO TANI AMAGLI KULLANIM iGINDIR.

31



MOS v4 igin MiSeqDx Cihazi Referans Kilavuzu

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yikama sollsyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Ikinci yikama tamamlandiginda, yikama tavasini ve yikama sisesini gikarin ve kalan yikama
sollisyonunu atin.

3. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollisyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini yeniden
doldurun:

a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama solisyonu ekleyin.
b. 500 mlyikama sisesine 350 ml yilkama sollisyonu ekleyin.
4. Yikama tavasini ve atik sisesini asagidaki sekilde yukleyin:

a. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapadgini
kapatin.

b. Yikama sisesini yukleyin ve kamislarin yilkama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin
olarak kamis tutamagini yavasca asagi indirin.

c. Reaktif bdlmesi kapagdini kapatin.

5. Next (ileri) 6gesini segin. Son yikama baslar.

Yikamadan Sonra

Yikama tamamlandiginda, kullaniimis akis hlicresini, yikama tavasini ve kalan yikama solisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.

NOT Kamislar asagdi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek i¢in, kullaniimamis yikama sollsyonunu yikama tavasinda ve yikama
sisesinde birakin.

Bekleme Modu Yikamasi Yapma

Gelecek 7 glin iginde cihazin kullaniimasi planlanmiyorsa bekleme modu yikamasi yaparak cihazi bosta

durma igin hazirlayin. Bekleme modu yikamasinda, fllidik hatlar bosta durma icin hazirlanir ve kalan tim
reaktif konumlarinin ya da tuz birikiminin yikandidi iki ardisik yikama islemi gergeklestirilir. Her bir yikama
islemi yaklasik 60 dakika sirer. Bekleme modu yikamasinin tamamlanmasi igin yaklasik iki saat bekleyin.

Bekleme modu yikamasi tamamlandiginda cihaz bekleme moduna gecger ve Home (Ana Ekran) kisminda
cihazin durumunu belirten bir mesaj goruntilenir. Cihaz bekleme modundayken, sekanslama
galistirmasinin baslatilabilmesi igin bir bakim yikamasinin yapilmasi gerekir.

NOT lllumina, cihazin bosta kaldidi her 30 giinde bir bekleme modu yikamasinin tekrarlanmasini
Onerir.
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Kullanici Tarafindan Tedarik Edilen Sarf Malzemeleri
* Tween 20 (Sigma-Aldrich, katalog no P7949)

* Laboratuvar sinifi su veya deiyonize su (laboratuvar sinifi su ile ilgili yonergeler i¢in bkz. MiSeqDx
Tesis Hazirlama Kilavuzu (belge no 15070066))

Prosediur

1. Cihazda kullaniimis bir akis hiicresinin ylkli oldugundan emin olun.
2. Ana ekrandan Perform Wash (Yikama Yap) segenegini belirleyin.

3. Wash Options (Yikama Secgenekleri) ekraninda Standby Wash (Bekleme Modu Yikamasi) segenegini
belirleyin. Yazihm otomatik olarak reaktif sogutucudaki kamislari yukari kaldirir.

NOT Her yikama adimi igin her zaman taze yikama soliisyonlari kullanin. Onceki yikamaya ait
yikama soliisyonlarinin yeniden kullaniimasi, atigin fllidik hatlarina geri dénmesine yol
acabilir.

ik Yikamayi Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollsyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yilkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollisyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini hazirlayin:
a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.
b. 500 mlyikama sisesine 350 ml yilkama sollisyonu ekleyin.

3. Yikama tavasini ve yikama sisesini cihaza yukleyin:

a. Reaktif bdimesi kapagdini ve reaktif sogutucu kapagini agin ve kullaniimis reaktif kartusunu ya da
ylkama tavasini sogutucudan uzaga kaydirin.

b. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

c. MiSeqDx SBS Solution (PR2) sisesinin ve atik sisesinin 6n kismindaki kamis tutamagini yerine
oturana dek yukari kaldirin ve MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini yikama sisesi ile degistirin.
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NOT Her galismadan sonra MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesini atin. Kalan MiSegDx SBS
Solution (PR2)‘u tekrar kullanmayin.

d. Atk sisesini ¢ikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bélmesine geri
doéndurdn.

e. Kamislarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini
yavasga asagi indirin.
f. Reaktif bdlmesi kapagini kapatin.

4. Next (ileri) 6gesini secin. Birinci yikama baslar.
ikinci Yikamay! Yapma

1. Tween 20 ve laboratuvar sinifi su ile asagidaki sekilde taze yikama sollisyonu hazirlayin:

a. 45 mllaboratuvar sinifi suya 5 ml %100 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %10'luk Tween 20 elde
edersiniz.

b. 475 mllaboratuvar sinifi suya 25 ml %10 Tween 20 ekleyin. Bu hacimlerle %0,5'lik Tween 20
yilkama sollisyonu elde edersiniz.

c. Karistirmak igin birkag kez ters gevirin.

2. Birinci yilkama tamamlandiginda, yikama tavasini ve yikama sisesini ¢ikarin ve kalan yikama
sollisyonunu atin.

3. Taze %0,5'lik Tween 20 yikama sollsyonu ile asagidaki sekilde yikama bilesenlerini yeniden
doldurun:

a. Yikama tavasinin her bir haznesine 6 ml yikama sollisyonu ekleyin.
b. 500 mlyikama sisesine 350 ml yilkama sollisyonu ekleyin.
4. Yikama tavasini ve atik sisesini asagidaki sekilde yikleyin:

a. Yikama tavasini durana dek reaktif sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini
kapatin.

b. Yikama sisesini yukleyin ve kamiglarin yilkama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin
olarak kamis tutamagini yavascga asagi indirin.

c. Reaktif béimesi kapadini kapatin.

5. Next (ileri) 6gesini segin. ikinci yikama baslar.
Yikamadan Sonra

Yikama tamamlandidinda, kullaniimis akis hiicresini, yilkama tavasini ve kalan yikama sollisyonunun
bulundugu yikama sisesini cihazda birakin.
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NOT Kamislar asagdi pozisyonda kalir, bu normaldir. Kamislarin kurumasini ve sisteme hava
girmesini dnlemek i¢in, kullaniimamis yikama sollsyonunu yikama tavasinda ve yikama
sisesinde birakin.

Cihazi Kapatma

Cihazi her zaman agik tutmak en iyisidir. Ancak cihazin kapatiimasi gerekiyorsa Windows'u kapatmak ve
fliidik hatlarini hazirlamak igin asagidaki proseduri kullanin.

1.

2
3.
4

Bakim yikamasi yapin. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Prosed(ir sayfa 30.
Atik sisesini gikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri déndurin.
Reaktif bolmesi kapagini kapatin.

Main Menu (Ana MenU) béliminde, Shut Down Instrument (Cihazi Kapat) segenegini belirleyin.
Bu komut, cihaz yazilimini kapatir.

Gug anahtarini OFF (Kapali) konuma getirin.

NOT Cihaz kapatiimigsa, gui¢ anahtarini ON (Agik) konuma getirmeden 6nce minimum 60 saniye
bekleyin.
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Sorun Giderme
Giris

Bu boliimde, lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegmeden 6nce uygulanabilecek genel sorun
giderme adimlari agiklanmaktadir. Codu hata i¢in, hatay! dizeltme talimatlari ile birlikte bir ekran mesaji
goruntdlenir.

Teknik sorular igin lllumina web sitesindeki MiSeqDx destek sayfalarini ziyaret edin. Destek sayfalari
belgelere, indirmelere ve sik sorulan sorulara erisim saglar. Destek bultenlerine erisim igin Mylllumina
hesabinizla oturum agin.

Kalite veya performans sorunlariigin lllumina Teknik Destek Birimi ile iletisime gegin. Daha fazla bilgi igin
bkz. Teknik Yardim sayfa 47.

lllumina Teknik Destek temsilcileri, tipik olarak sorunlari gidermek igin galistirmaya 6zgu dosyalarin
kopyalarini talep eder. Sorun giderme igin gerekli dosyalari birlestirmek ve zip haline getirmek i¢in
Manage Files (Dosyalari Yénet) ekraninda Bundle Logs (Gunltkleri Toplama) 6zelligini kullanabilirsiniz.

Sorun Giderme i¢in Gunlukleri Toplama

Bundle Logs (Gunlikleri Toplama), sorun giderme igin lllumina Teknik Destek birimine gdnderilecek
dosyalari demet halinde toplayan bir 6zelliktir. Demet adi verilen bir grup dosyayi se¢mek i¢in Manage
Files (Dosyalari Yonet) ekraninda Bundle Logs (Glnlukleri Toplama) sekmesini kullanin. Demet otomatik
olarak zip klasoéru haline getirilir.

Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) 6zelligi, bir calistirmadaki dosyalari her seferinde bir demet tiir{
halinde gruplandirir. lllumina Teknik Destek biriminin talep ettigi her bir ¢alistirma ve demet tiru igin
Bundle Logs (Gunlukleri Toplama) 6zelligini tekrarlayin.

1. Manage Files (Dosyalari Y6net) ekraninda Bundle Logs (Ginlikleri Toplama) sekmesini segin.
2. MiSeqOutput klasérliiniin konumuna gitmek lGizere Browse (G6z At) segenedini belirleyin.

3. Galistirmanin yanindaki kutuyu segin.

4. Bundle Logs (Gunlikleri Toplama) segenedini belirleyin.

Demetin igindeki her bir dosyanin listesi ile birlikte demet hakkinda bilgileri igeren bir Bundle Files
(Demet Dosyalari) ekrani agllir.

Bundle Logs (Glnltkleri Toplama) 6zelligindeki bagimsiz klasoérler ve dosyalar hakkinda daha fazla bilgi
icin bkz. MiSeq Cikti ve Analiz Klasérleri Hizli Referans Karti (belge no 15034791).

5. Next (ileri) 6gesini segin.
6. Zip halindeki demet dosyalarinin kaydedilmesini istediginiz konuma gidin.
7. Ardindan Save (Kaydet) 6gesini segin.

Dosyalar demet haline getirildikten sonra Bundle Logs (Gunlukleri Toplama) sekmesi yeniden agllir.
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8. Zip halindeki demeti lllumina Teknik Destek birimine génderin.

Sistem Denetimi Gergeklestirme

Hacim Testi gibi bazi sistem denetimleri lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegmeden
gergeklestirilebilir. Hacim testinde, kabarciklar sensoérlerden gegerken akis hacmi tahmin edilerek fllidik
sisteminin saglamlik durumu kontrol edilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Hacim Testi Gergeklestirme sayfa
42.

A DIKKAT

Ug/Egrilik ve Tam Optik testleriigin 6zel bir akis hlicresi gereklidir ve bu testler yalnizca bir
lllumina teknisyeni tarafindan gergeklestirilmelidir.
1. Main Menu (Ana Meni) béliminden, System Check (Sistem Denetimi) segenegini belirleyin.
2. Sunlardan birini yapin:
* Gercgeklestirmek istediginiz testleri ayri ayr segin.
* Tum testleri gergeklestirmek igin Select All (TUumUnU Seg) dgesini segin.
3. Next (ileri) 6gesini segin.
Tamamlandidinda, sonuglar ekranda gorantulenir.

4. [istege Bagli] Sonuglarin bir 6zetini yazilim arayiiziinde gériintiilemek igin Show Details (Ayrintilari
Goster) 6gesini segin.

5. [istege Bagli] Sonuglari *.csv biciminde bir USB siiriiciiye aktarmak icin Export Results (Sonugclari
Disa Aktar) 6gesini segin.

6. Done (Bitti) segenegini belirleyin.

Calistirmayi Duraklatma veya Durdurma

MiSeqDx cihazi, kullanici midahalesi olmaksizin bir galistirmayi bastan sona tamamlamak tzere
tasarlanmistir. Ancak Sequencing (Sekanslama) ekraninda galistirmayi duraklatabilir veya
durdurabilirsiniz.

Calistirmayi Duraklatma

Calistirmalari, tamamlanmadan énce gegici olarak duraklatabilirsiniz. Ornegin, atik sisesinin dolu
oldugundan supheleniyorsaniz galistirmayi duraklatabilirsiniz. Duraklatilan galistirmalar devam
ettirilebilir.

Pause (Duraklat) segenedini belirlediginizde dnce gegerli komut tamamlanir, ardindan galistirma
duraklatilir ve akis huicresi glivenli bir duruma alnir.
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A DIKKAT

Kime olusturma sirasinda veya sekanslamanin ilk bes dongistiindeyken galistirmalari
duraklatmayin. Bu sirada duraklatiimis ¢alistirmalar devam ettirilemez.

Sequencing (Sekanslama) ekranindan bir galistirmayi duraklatmak igin Pause (Duraklat) segenegini
belirleyin. Digme, Resume (Devam Ettir) olarak degisir. Calistirmayi devam ettirmeye hazir oldugunuzda
Resume (Devam Ettir) 6gesini segin.

Calistirmayi1 Durdurma

Sequencing (Sekanslama) ekraninda Stop (Durdur) diigmesini kullanarak ¢alistirma tamamlanmadan
once sekanslama sirasinda bir galistirmayi durdurabilirsiniz. Calistirma kurulumu hataliysa, veri kalitesi
kotlyse veya bir donanim hatasi varsa galistirmayi durdurmak isteyebilirsiniz.

Bir calistirma durduruldugunda gegerli komut tamamlanmaz ve akis hlicresi asamasi forward konumuna
geger. Tamamlanan son dongu igin birincil analiz devam eder.

Sequencing (Sekanslama) ekranindan bir galistirmayi durdurmak igin Stop (Durdur) segenegini
belirleyin. Bir ¢calistirma durduruldugunda gecerli komut tamamlanmaz ve akis hilicresi asamasi forward
konumuna geger. Tamamlanan son dongu igin birincil analiz devam eder.

Sekil 16 Calistirmanin Durdurulmasi

© Question

Stopping a run is final. You cannot resume the run.
Are you sure you want to stop the run?

Caligtrmanin durdurulmasi nihai bir islemdir. Durdurulan bir ¢alistirma devam ettirilemez. Yalnizca cihaz
yikamasina devam edilebilir.

Reaktif Kartusu Kamislarini Manuel Yukari Kaldirma

Bir calistirma beklenmeyen sekilde kesilmisse veya ¢alistirma sirasinda bir hata olusmussa reaktif
kartusu kamiglari otomatik olarak yukari kaldiriimayabilir. Reaktif kartusunu gikarmak igin reaktif kartusu
kamiglarini manuel olarak yukari kaldirin.

1. Home (Ana) ekraninda Perform Wash (Yikama Yap) secenedini belirleyin.

2. Raise Sippers (Kamislar Yikselt) 6gesini segin.
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3. Reaktif kartusunu cikarin.

Calistirma Kurulumu Hatalarini C6zme

CGalistirma 6ncesi denetimde herhangi bir denetim basarisiz olursa sz konusu 6genin yaninda kirmizi bir
simgex goruntulenir. Ekranda hatayi ve nasil dizeltilecegini agiklayan bir mesaj gorintilenir.

Hata

¥ Flow Rate Measured
(Olgiilen Akis Hizi)

X Free Disk Space (Disk
Alanini Bosaltin)

¥ Network Connection

Active (Ag Baglantisi
Etkin)

¥ Primary Analysis
Ready (Birincil Analiz
Hazir)

Belge No200010452 vO1

Eylem

Akis hizi denetim ekrani agilir. Asagi acllir listeyi veya ekran klavyesini
kullanarak su bilgileri girin:

o COzim: PR2

e Hacim: 250

o Aspirat Hizi: 2500

e Dagitim Hizi: 2500

Pump (Pompa) secenegini belirleyin. Hata devam ederse pompalanacak
hacmi 500 ul MiSeqDx SBS Solution (PR2) olarak ayarlayin ve islemi
tekrarlayin. Sivilar pompalandiktan sonra Restart Check (Denetimi
Yeniden Bagslat) segenedini belirleyin.

Calistirma 6ncesi denetim basarili oldugunda, Start Run (Calistirmayi
Baslat) digmesi etkinlesir.

Akis denetimi yeniden basarisiz olursa akisin hatall hizalama nedeniyle
kesintiye ugramadigindan emin olmak Uizere akis hlicresini yeniden
yerlestirin. Akis hiicresi contasinda hav ya da bozukluk olup olmadigini
inceleyin.

Disk alani azsa ne kadar disk alani gerektigini belirten bir mesaj
goruntdlenir. Cihaz bilgisayarinda gereken alani temizlemek i¢cin Manage
Files (Dosyalari Yonet) islevini kullanin.

Ag kablosunun cihaza takili oldugundan emin olun.

Ag baglantisi kurulamazsa yazilimi yeniden baslatmak i¢in Manage
Instrument (Cihazi Y6net) ekraninda Reboot (Yeniden Baslat) segenedini
belirleyin.

Baglanti yine de kurulamazsa Manage Instrument (Cihazi Yonet)
ekraninda Shut Down (Kapat) se¢enegini belirleyin ve gug anahtarini
kullanarak cihazi kapatin. En az 60 saniye bekleyin, ardindan cihazi agin
ve yazilimi baslatin.

Onceki ¢alistirmaya ait birincil analiz tamamlanmamistir. Birincil analizin
tamamlanmasi i¢in taninan sure varsayilan olarak bir saattir ve ekranda
geri sayim goruntilenir. Bir saat bekleyebilir veya Terminate Analysis
(Analizi Sonlandir) 6gesini segebilirsiniz. Tamamlanmayan tim déngdler
i¢in ikincil analiz durur.

iN VITRO TANI AMAGLI KULLANIM iGINDIR.
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RFID Okuma Hatasini Cozme

Su durumlarda RFID hatalari tetiklenir:

* Yuklenen bilesen, in vitro tani kitinin bir parcasi degilse.

* Yiklenen bilesen, Local Run Manager modili tarafindan tanimlanan kitin bir pargasi degilse.
* Bilesendeki RFID etiketinin okunmasiyla ilgili teknik bir hata varsa.

Teknik hatalardan kaynaklanan RFID hatalarini ¢6zmek igin asagidaki adimlari kullanabilirsiniz.

NOT Bir tani galistirmasinda bir RFID okuma hatasina izin verilir. iki sarf bileseninin RFID'si
okunamiyorsa yazilim sonraki ¢alistirma kurulumu adimina gegemez. Bu hata meydana
gelirse lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin.

Akis Hiicresi

1. Devam etmeden 6nce daima RFID okumasini yeniden deneyin. Bunun icin, akis hiicresi bolmesi
kapadini agip kapatin.

2. RFID ikinci kez basarisiz olursa Get Code (Kod Al) segenedini belirleyin.

Gegici bir RFID baypas kodu almak igin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin. Gegici baypas
kodunun gegerlilik stresi yedi gunde dolar.

Ekran klavyesini kullanarak gegici baypas kodunu girin.
4. Next (ileri) 6gesini segin.
Asagidaki bilgileri girin:
* Akis hicresinin barkod numarasi; dogrudan barkodun asagisindaki akis hiicresi kabi etiketinde
yer alir
* Akis hilicresi par¢a numarasi
6. Load Flow Cell (Akis Hiicresi Yiikleme) ekranina gegmek igin Next (Sonraki) segenedini belirleyin.
7. Sonraki galistirma kurulumu adimina gegmek i¢in Next (Sonraki) segenegini belirleyin.
MiSeqDx SBS Solution (PR2) Sisesi

1. Devam etmeden 6nce daima RFID okumasini yeniden deneyin. Bunun igin, reaktif kamis tutamadgini
yukari kaldirip asagi indirin.

2. RFID ikinci kez basarisiz olursa Get Code (Kod Al) segenedini belirleyin.
Gegici bir RFID baypas kodu almak igin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin. Gegici baypas
kodunun gegerlilik suresi yedi gunde dolar.

Ekran klavyesini kullanarak gegici baypas kodunu girin.
4. Next (ileri) 6gesini segin.
Asadidaki bilgileri girin:
* MiSegDx SBS Solution (PR2) sisesi etiketinde barkodun hemen altinda bulunan MiSegDx SBS
Solution (PR2) sisesinin barkod numarasi
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* MiSeqDx SBS Solution (PR2) sise parga numarasi
6. Load Reagents (Reaktifleri Yiikleme) ekranina gegmek igin Next (Sonraki) segenedini belirleyin.
7. Sonraki galistirma kurulumu adimina gegmek i¢in Next (Sonraki) segenegini belirleyin.
Reaktif Kartusu

1. Devam etmeden 6nce daima RFID okumasini yeniden deneyin. Bunun igin, reaktif sogutucunun
kapadini agip kapatin.

2. RFID ikinci kez basarisiz olursa Get Code (Kod Al) segenedini belirleyin.
Gegici bir RFID baypas kodu almak igin lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin. Gegici baypas
kodunun gegerlilik suresi yedi gunde dolar.

Ekran klavyesini kullanarak gegici baypas kodunu girin.
4. Next (ileri) 6gesini segin.
Asadidaki bilgileri girin:
* Reaktif kiti barkod numarasi; dogrudan barkodun asagisindaki kit etiketinde yer alir
* Reaktif kiti par¢a numarasi
6. Load Reagents (Reaktifleri Yiikleme) ekranina geri ddnmek igin Next (Sonraki) segenegini belirleyin.

7. Sonraki galistirma kurulumu adimina gegmek i¢in Next (Sonraki) segenedgini belirleyin.

Calistirma Sirasinda Yeniden Baslatmalari Onleme

MiSeqDx, ¢alistirma sirasinda yeniden baslatiliyorsa bu, agdaki Windows Update yaziliminin yazilim
guincellemelerini otomatik olarak yuklemek Gizere yapilandirildidi anlamina gelebilir. Bu ayar kurulum
sirasinda kapatiimis olmalidir. MiSegDx cihazinda arka planda galisan Windows igletim sisteminin
otomatik glincellemelerini devre digi birakma konusunda yardim almak i¢in yerel BT departmaninizia
iletisime gegin.

Akis Hizi Hatasi i¢in Sorun Giderme

Akis hizi, sivilarin fllidik sisteminden gegtigi hizdir (pl/dak). Her bir galistirma igin galistirma 6ncesi
denetim sirasinda olgulur. Sistem akis hizini dlgemiyorsa akis hizini yeniden denetlemeden 6nce
sistemin icinden reaktif hacmi (MiSeqDx SBS Solution (PR2)) pompalayin.

1. Asagi acllir listeyi veya ekran klavyesini kullanarak su bilgileri girin:
* Cozim:PR2
* Hacim: 250 pl
* Aspirat Hizi: 2500 pl/dak
* Dagitim Hizi: 2500 pl/dak
2. Pump (Pompa) segenegini belirleyin.

3. Pompa adimi tamamlandiginda Restart Check (Denetimi Yeniden Baslat) segenedini belirleyin.
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4. Hata devam ederse pompalanacak hacmi 500 ul MiSeqDx SBS Solution (PR2) olarak ayarlayin ve
islemi bir kez daha tekrarlayin. ikinci denemede hata ¢éziilmezse lllumina Teknik Destek birimi ile
iletisime gegin.

Hacim Testi Gerceklestirme

Fluidik hatlarda tikaniklik olmasi yetersiz reaktif iletimine yol acabilir ve sekanslama sonuclarini
etkileyebilir. FlGidik hatlarinda tikaniklik oldugundan stphelenilmesi halinde bir hacim testi
gergeklestirin.

Hacim testinde, sensorlerden gegtikleri sirada iki kabarcik arasindaki hacim tahmin edilerek fllidik
sisteminin saglamlik durumu denetlenir. Hacim testinin gerceklestirilebilmesi igin yikama tavasina ve
yikama sisesine laboratuvar sinifi su yliklenmis olmali ve bir kullaniimis akis hiicresi takili olmalidir. Testi
gergeklestirmek igin ekranda goruntilenen istemleri uygulayin.

Cihazda kullaniimis bir akis hiicresinin yukli oldugundan emin olun.

Main Menu (Ana MenU) béliminden, System Check (Sistem Denetimi) segenegini belirleyin.
Conduct Volume Test (Hacim Testi Yap) segenedini ve ardindan Next (Sonraki) 6gesini segin.
Yikama tavasinin her bir rezervuarina 6 ml laboratuvar sinifi su doldurun.

500 ml yikama sisesini 350 ml laboratuvar sinifi su ile doldurun.

o g s w N 2

Yikama tavasini ve yikama sisesini cihaza yukleyin.

a. Reaktif bolmesi kapadini ve reaktif sogutucu kapadini agin ve yilkama tavasini durana dek reaktif
sogutucunun igine kaydirin. Reaktif sogutucunun kapagini kapatin.

b. Yerine oturana dek kamis tutamadgini yukari kaldirin ve yikama sisesini yukleyin.

c. Atk sisesini gikarin ve igindekileri uygun sekilde atin. Atik sisesini reaktif bdlmesine geri
donddrin.

d. Kamislarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak kamis tutamagini
yavasga asagi indirin.
7. Ekranda goruntilenen istemleri uygulayarak asagidaki sekilde yikama sisesi kamigindan tim
damlaciklari giderin:

a. Istem belirtildiginde, kamis tutamagini yavasca yukari kaldirin ve yikama sisesi kamisinda biiyiik
su damlacigi olup olmadigini kontrol edin.

b. Istem belirtildiginde, damlacigi gidermek {izere yiizey gerilimi olusmasina izin verecek sekilde
kamis tutamadini suyun iginde yeterince ilerlemesi igin yavasca indirin.

c. Istem belirtildiginde, kamis tutamagini yavasca yukari kaldirin ve yikama sisesi kamisinda biiyiik
su damlacigi olup olmadigini kontrol edin.

d. istem belirtildiginde, kamislarin yikama sisesine ve atik sisesine dogru indiginden emin olarak
kamis tutamagini yavasga tamamen asadi indirin.

8. Next (ileri) 6gesini secin. Hacim testi baslar.

Hacim testi tamamlandiginda sonuglar ekranda gorintilenir.
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Test basarisiz olursa bakim yikamasi gergeklestirin. Bkz. Prosed(ir sayfa 30.

9. Bakim yikamasi tamamlandiginda hacim testini tekrar edin.

Reaktif Sogutucu Sicaklik Hatalarini Cozme

Reaktif sogutucusunun gerekli sicaklik araligi 2°C ila 11°C'dir. Bir sensor gostergesi reaktif
sogutucusunun sicakligini gdsterir. Bkz. Sensdr Géstergeleri sayfa 5.

Sogutucunun belirtilen sicaklik araliginda olmadigina dair bir hata mesaji alirsaniz lllumina Teknik Destek
birimi ile iletisime gegin.

Sogutucunun sicaklidi aralik disindaysa bu durum sekanslama ¢alistirmasinin baslatiimasina engel
olabilir. Hata mesajini sekanslama galistirmasi sirasinda alirsaniz ¢alistirmanin tamamlanmasini bekleyin.

Reaktif sogutucu hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Reaktif B6imesisayfa 3.

Local Run Manager Analiz Hatalarini Cozme

Analiz hatalariile ilgili sorun giderme bilgileri i¢in lllumina Teknik Destek birimi ile iletisime gegin.
MiSeqDx igin Local Run Manager v4 Yazilim Kilavuzu (belge no 200046657), analizin nasil tekrar
yapilacagina iliskin talimatlari igerir.

Sistem Ayarlarini Yapilandirma

MOS, sistem yapilandirma komutlarina erisen sekmeler igerir.

* |P ve DNS ayarlari IP sekmesinde yapilandirilir. Bu 6zelligin kullanilabilmesi i¢cin Windows Yonetici
duzeyinde erigsim gereklidir.

* Agve baslangi¢ ayarlari su sekmelerde yapilandirilir:

— Network Credentials (Ag Kimlik Bilgileri)—Bu 6zelligin kullanilabilmesi i¢in Windows Yo&netici
duzeyinde erigsim gereklidir.

— Start-Up Options (Baslangi¢ Secgenekleri)—Bu 6zelligin kullanilabilmesi i¢in Local Run Manager
Yonetici dizeyinde erisim gereklidir.

Tipik olarak bu sistem ayarlari MiSeqDx kurulumu sirasinda yapilandirilir.
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IP ve DNS Ayarlarini Yapilandirma

Ag veya tesis dedisikligi nedeniyle gerekirse IP adresini ve DNS sunucusu adreslerini yapilandirin. Bu
ozelligin kullanilabilmesi i¢cin Windows Yonetici dlizeyinde yapilandirma gereklidir.

1.
2.

Belge No200010452 vO1

Main Menu (Ana MenU) bolimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segenegini belirleyin.
IP sekmesini se¢in ve ardindan IP adresini ayarlamak i¢in asadidaki segenekler arasindan segim
yapin:

* Obtain an IP address automatically (IP adresini otomatik al)—Dinamik Ana Bilgisayar

Yapilandirma Protokoll (DHCP) sunucusunu kullanarak IP adresini almak igin bu segenegi
belirleyin.

NOT Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokoll (DHCP) ag yapilandirma parametrelerinin
dinamik olarak dagitilmasi icin IP aglarinda kullanilan standart bir ag protokoludr.

* Use the following IP address (Asagidaki IP adresini kullan)—Cihazi asagidaki sekilde baska bir
sunucuya manuel olarak bagdlamak igin bu segenegi belirleyin. Tesisinize d6zel adreslericin ag
yOneticinizle iletisime gegin.

* |P adresini girin. IP adresi nokta ile ayrilan dért sayidan olusur; 6rnegin, 168.62.20.37.

* IP adinin alt bdlima olan alt ag maskesini girin.

* Ag lUzerinde internet baglantisi saglayan yonlendirici olan varsayilan ag gegidini girin.
DNS adresini ayarlamak i¢in asagdidaki segenekler arasindan segim yapin:

* Obtain a DNS address automatically (Otomatik olarak DNS adresini al)—IP adresiyle iligkili DNS
adresini okur.

* Use the following DNS addresses (Asagdidaki DNS adreslerini kullan)—Cihazi, etki alanlarini IP
adreslerine geviren bir sunucuya badlar.

* Tercih edilen DNS adresini girin. DNS adresi, etki alani adlarini IP adreslerine ¢evirmek igin
kullanilan sunucu adidir.

* Alternatif DNS adresini girin. Tercih edilen DNS, belirli bir alan adini IP adresine geviremezse
alternatif kullanilir.

Ardindan Save (Kaydet) 6gesini segin.

iN VITRO TANI AMAGLI KULLANIM iGINDIR.
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Ag ve Baslangi¢ Ayarlarini Yapilandirma

Network Credentials (Ag Kimlik Bilgileri) sekmesinde (bu 6zelligi kullanmak i¢cin Windows Ydnetici diizeyi
erisim gereklidir) ve Start-Up Options (Baslangi¢ Segenekleri) sekmesinde (Local Run Manager Ydnetici
dizeyi erisim gereklidir) ag ve baslangi¢ ayarlarini yapilandirin.

1.
2.

Main Menu (Ana Men) bdlimiinden, System Settings (Sistem Ayarlari) segcenegini belirleyin.

Network Credentials (Ag Kimlik Bilgileri) sekmesini segin ve asagidaki sekilde ag ayarlarini
yapilandirin.

Makine adi, Uretim sirasinda cihaz bilgisayarina atanir. Tipik olarak makine adinin degistirilmesi
gerekmez. Bu ekranda makine adi Uzerinde yapilan herhangi bir degisiklik baglantiyi etkileyebilir ve
ag yoneticisinin kullanici adinin ve parolasinin girilmesini gerektirebilir.

Makine adi, Local Run Manager yazilminin giktisina cihaz adi olarak kaydedilir.

Cihaz bilgisayarini asagida belirtildigi sekilde bir etki alanina ya da ¢alisma grubuna baglayin.

* internete bagl cihazlar icin—Domain (Etki Alani) segenegini belirleyin ve ardindan tesisinizdeki
internet baglantisiile iliskili etki alani adini girin.

* internete bagh olmayan cihazlar igin—Workgroup (Calisma Grubu) secenegini belirleyin ve bir
¢alisma grubu adi girin.

Start-Up Options (Baslangi¢ Ayarlari) sekmesini segin ve ardindan asagidaki segenekler arasindan

secgim yapin:

* Kiosk Mode (Kiosk Modu; 6nerilen)—Denetim yazilimi araylizind tam ekran olarak gorintdler.

Yazihm kiosk modunda kullanim igin tasarlanmistir.

*  Windows Mode (Windows Modu)—Cihaz bilgisayarinda Windows erisimine olanak saglar.
DUugme konumu gibi, yazihm arayuzu ile etkilesim dgeleri bu modda degisiklik gosterebilir.

Ardindan Save (Kaydet) 6gesini segin.
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Cikti Klasorleri

Calistirma Klasorleri

MiSeqDx cihazindaki her bir galistirmada her biri 6zel bir amaca sahip Ug¢ ¢alistirma klasori olusturulur:

* D:\lllumina\MiSeqTemp—Calistirma basladidinda, cihaz bilgisayarinin yerel strliclistine bir gegici
galistirma klasori yazdirilir ve bu gegici klasér, MOS ve RTA i¢in galisma alani olarak kullanilir. Temp
(Gegici) klasorline erisilmesi gerekmez. Bu klasorin igindekiler yedi giin sonra silinir.

*  D:\lllumina\MiSeqOutput—RTA dosyalari Temp (Gegici) klasériinden Output (Cikti) klasoriine
kopyalar. Birincil analiz dosyalari olusturulurken RTA dosyalari Temp (Gegici) klasoriine geri kopyalar
ve Analysis (Analiz) klas6riin doldurur. Focus gorintuleri ve klguk resimler Analysis (Analiz)
klasoriine kopyalanmaz.

* D:\lllumina\MiSeqgAnalysis—Birincil analiz tamamlandiginda, Local Run Manager ikincil analize
baslamak i¢in cihazin yerel surliclsiundeki Analysis (Analiz) klasorline erisir. Analysis (Analiz)
klasoriine yazdirilan tiim dosyalar Output (Cikti) klasériine kopyalanir.

Kok Dizin Adlandirmasi

Calistirma kok dizini adi galistirmanin tarihini, cihaz numarasini ve ¢alistirma ic¢in kullanilan akis hicresini
tanimlar. Her bir ¢alistirma igin, her ¢alistirma klasorl ayni kok dizin adina sahiptir.

Varsayilan olarak klasor adinda su bigim kullanihr:
YYAAGG_<CihazNumarasi>_<Calistirma Numarasir>_<AkisHucresiBarkodu>

Galistirma numarasi, belirli bir cihazda her galistirma gergeklestirildiginde bir artar.
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Teknik Yardim

Teknik yardim igin lllumina Teknik Destek bolimuyle iletisim kurun.

Web sitesi: www.illumina.com
E-posta: techsupport@illumina.com

Giivenlik veri sayfalari (SDS'ler) - Illumina web sitesinde support.illumina.com/sds.html adresinde
mevcuttur.

Uriin belgeleri - support.illumina.com adresinden indirilebilir.
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